
2026年1月21日～1月23日に東京ビッグサイト東展示棟にて開催されました
第40回インターネプコンジャパン-エレクトロニクス製造・実装展-に出展しました。
大変お忙しい中、またご遠方のところブースにお立ち寄り頂き、誠にありがとうございました。

＜出展製品＞

◆ターンテーブル基板分割機MR2535H2T
基板加工中に並行段取りができ高速加工可能な
「ターンテーブル基板分割機」を実演してご紹介しました。

◆レーザ式基板マーキング装置ML-PM30C3
幅広い素材に対応し高品位微細印字が可能な
「レーザ式基板マーキング装置」を実機にてご紹介しました。

第40回インターネプコンジャパン

ご紹介した製品については、弊社営業部までお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

QRコードAIによって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。

http://www.mtco-web.co.jp/contact/index.html
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